PLOCHY BYDLENI

BYDLENi HROMADNEHO

Hlavni vyuziti
bydleni hromadng ¥ ytovych domech.

Pripustnd vyuziti
- pozemky bytovych domd,
- pozemky vefejnych prostranstvi,

- et : . ¥ pozemky staveb a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury véetn@ pfipojek, '

- pozemky souvisgjiciho obfanskeho vybaveni sloudici pledeviim obyvatelim v plose bydleni,
Podminéna piipustné vyuiti

- pozemky dalsich staveb a zaffzeni, ktend nesnizuji kvalitu prostiedi a pehodu bydieni ve wvymezené
picvse, ]SOU s!umelne s byd!enim a shuit ze:ména ubwatalﬁm v takia vymezene ;aluse

pozemlcy novych staveb pro bydlem a da!ﬁlch slaveb cmwych na hluk v transformaénich plochach (T)
a zastavitelnych plochach (Z) vlokalité ulic Plynarenska (T.7-12), Nova (Z.268), Cementarské sidlité
(Z.159 a Z.160), Skalni (Z.7-28 aZ Z.7-33, Z.7-36 az Z.7-38) a Struhlovsko (Z.145) jsou pfipustné
za spinéni hygienickych limitd hluku (z dopravy a staciondmich zdrojl) v chranéném venkovnim
prostoru.

Nepfipustné vyuziti
- pozemky pro budovy obchodnivo prodeje o vymei‘e va&tSi neZ 1 000 m?,
- pozemky pro veskeré stavby a tinnosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuitim.

Podminky prostorového uspofadani
- u zastavitelnych a transformadnich ploch maximalni KZP 40 %.

U.1 - &4st Gzemniho plinu s prvky regulaéniho plinu v lokalité ,.Za Caputovym dvorem* (plochich
2729227332 2.7-36 a2 2.738) - podrobnéjéu pedminky prostorového usporadani:
- stavebni &dry - podrobné stanoveny viz vykres 1.B.e) Schéma &asti izemniho planu v lokalité
Za Caputovym dvorem s prvky regulagniho plinu:
pevna stavebni Eéra — shodna s ulitni Earou, nebo v odstupu 6 nebo 8 m od uliéni &ary
volna stavebni ¢ara — v odstupu 5, 8, 9 nebo 10 m od uligni &ary.
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Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — vyjadiuje pomér plochy zastavéné budovami a zpevnénymi
plochami k celkové ploSe pozemku (skupiné pozemki) uréené k zastavéni. Pfi provedeni zpevnénych
ploch ze zafraviiovaci dlazby se do souctu zpevnénych ploch zapotitava 30 % zcelkové plochy

provedené ze zatraviovaci dlazby.




